Zadanie 1
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Wskaz procesor wspotpracujacy z przedstawiona plyta gtowna.

A. Intel Celeron-430 1.80 GHz, s-755

B. Intel i5-7640X 4.00 GHz 6 MB, s-2066

C. AMD Ryzen 5 1600, 3.2 GHz, s-AM4, 16 MB
D. AMD X4-880K 4.00GHz 4 MB, s-FM2+, 95 W

Zadanie 2

Planujac prace modernizacyjne komputera przenosnego, zwlgzane z wymiang procesora, nalezy w plerwsze)
kolejnosci

rozkreci¢ obudowe laptopa 1 rozpocza¢ montaz.
zdemontowac karte graficzna, kartg Wi-Fi oraz moduly pamigei RAM.
sprawdzi¢ typ gniazda procesora oraz specyfikacje techniczna plyty glowney.

Sow R

zakupi¢ znaczaco wydajnigjszy procesor pasujacy do gniazda na plycie glowne).
Zadanie 3

Kidry uktad mikroprocesora jest odpowiedzialny migdzy innymi za pobieranie rozkazdw z pamigci oraz
generowanie sygnatdw sterujgcych?

A ALU
B. FPU
C. U

D. EU

Zadanie 4
| Intel Core i7-4790 3,6 GHz 8MB cache s. 1150 Box |

W ktdrym modelu phlyty gldwnej moZzna zamontowaé procesor o podanych parametrach?

A. Asrock 970 Extreme3 R2.0 s AM3+

B. MSI 970A-G43 PLUS AMD970A s.AM3

C. Gigabyte GA-Z170X-Gaming 3-EU DDR4 s.1151

D. Asus SABERTOOTH Z97 MARK 1/USBE 3.1 LGA 1150 ATX




Zadanie 5

Technologia procesorow serii Intel Core stosowana w modelach 15, 17 oraz 19, pozwalajaca na zwigkszenie
taktowania w przypadku gdy komputer potrzebuje wyZsze] mocy obliczeniowej, to

A, CrossFire

B. BitLocker

C. Turbo Boost

D. Hyper Threading
Zadanie 6

Na plycie glownej wyposaZzonej w gniazdo przedstawione na zdjeciu moZna zainstalowac procesor

A. Intel 19-7940X, s-2066 3.10GHz 19.25MB
B. AMD FX-6300, s-AM3+, 3.5GHz, 14MB
C. Intel Xeon E3-1240VS5, 3.9GHz, s-1151
D. AMBD Sempron 2800+, 1600 MHz, s-754

Zadanie 7
Piyta gléwna wyposazona w gniazdo G2 bedzie wspélpracowala z procesorem

A.  Intel Corei7

B. AMD Trinity

C. AMD Opteron

D. Intel Pentium 4 EE

Zadanie 8
W oznaczeniu procesora INTEL CORE i7-4790 cyfra 4 oznacza

A. generacje procesora.
B. liczbe rdzeni procesora.
C. wskaZnik wydajnosci Intela.

D. specyficzna linie produkcji podzespotu.

Zadanie 9

Uzytkownik uszkodzil plyte glowna z gniazdem procesora AM2. Uszkodzona plyle moina zastapic, bez
koniecznosci wymiany procesora i pamigci, modelem z gniazdem

Al AM2+
B. FM2+
C. AMI
D. FMm2



Zadanie 10

ASUS micro-ATX, socket 1150, VT-d, DDR3 (1333, 1600 MHz), ATl Radeon X1250, 3 x PCl-Express x1, 3 x PCI-Express
%16, 2 x Serial ATA III, USB 3.0, VGA, HDMI, DVI-D

Ktory procesor jest kompatybilny z ptyta glowng o przedstawione) specyfikacji?

Procesor Podstawka Taktowanie
A. Intel Celeron 1150 3000 MHz
B. Intel Core17 1151 1150 MHz
C. Athlon 64 FX AM2 160 MHz
D. AMDFXI1150 AM3+ 3900 MHz

Zadanie 11

W ktorym gnieZdzie nalezy zainstalowa¢ procesor INTEL CORE 13-4350- 3.60 GHz, x2/4, 4 MB, 54W,
HD 4600, BOX, s-1150 ?

Zadanie 12

Ktory procesor nalezy wykorzystac podczas montazu komputera osobistego na bazie plyty glowne) Asus

MS5SATSL-M/USB3 AMD760G socket AM3+ 7

A, AMD AB-7600 s. FM2 BOX

B. AMD APU A4 6320 3800MHz FM2

C. AMD FX 8300 3300MHz AM3+ Oem

D. AMD APU AR 7650K 3300MHz FM2+ BOX

Zadanie 13

W dokumentacji technicznej procesora producent umieScit WYNIKi | oy | cusus | ssrbos | vemory | 90 | catics | abeout |
- Pr
testu przeprowadzonego za pomoca programu CPU-Z. Wynika sl kel Care 7 880
3 4 " Code Name Lynnfek
Z niego, Ze procesor ma =5y i L
. Technology | 45nm Core Voltage 1216V
A. 2rdzenie. Spacicuon iekA) Core(TM) 7 CFU 860 @ 2.800Mz
" e Famay [ Model E Stepping 5
B. 4 rdleme. Ext Famiy 3 Eaxt Nodel 3 Revsion Bl
C 5 rdzeni nstructions | NMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4 2 ENGAT
5 Clocks (Core #0) Cache
D. 6 rdzeni. Core Spees | 28313 MKz L1Dats | 2x32KBytes | S-way
Mutipher x220 L nst 2 x 32 KBytes 4-way
Bus Speed 133.2 NH2 Level2  2x 256 KBytes | .way
QP Link 2396 .4 WKz Level 3 £ UBytes 16-way
Selaction |Frecessor #1 _j Cores 2 Threeds | ¢

7.' PU-Z verson 1522 Vakdate E




Zadanie 14

Nr czynnosci Dziatanie
1 Odgiecie diwigni i otwarcie klapki
2 Montaz uktadu chtodzgcego
3 Zamkniecie klapki i docisniecie dZzwigni
4 Podtgczenie uktadu chtodzacego do zasilania
5 Lokalizacja gniazda procesora
6 Natozenie pasty termoprzewodzacej
7 Wiozenie procesora do gniazda

Wskaz poprawna kolejnosé czynnosci prowadzacych do zamontowania procesora w gniezdzie LGA na nowej
ptycie gléwnej, odtaczonej od Zrodla zasilania.

A 5234167

B. 56,1,7,2 3,4

C. 57,614,372

D. 51,7362, 4

Zadanie 15
Aby zwigkszy¢ wydajnosé procesora rodziny Intel poprzez jego .podkrecenie” (ang. overclocking) moima
zastosowac procesor 0Znaczony

A. litera B
B. literaK
C. literaU
D. litera Y

Zadanie 16

Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o

Jjego malej obudowie.

wersji mobilnej procesora.

braku blokady mnoznika (unlocked).

bardzo niskim zuZyciu energii przez procesor.
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Zadanie 17
Gniazdo LGA znajdujace si¢ na plycie glowne) komputera stacjonarnego umozliwia zainstalowanie

procesora

Intel Core 15

Athlon 64 X2

AMD Sempron

Intel Pentium II Xeon

oNnwp



Zadanie 18

=

WO
Hag

uSB 28
Tusee (2]
b sl

1EILE

PCLExpioRs 20
Xanlul.l XFnll RAM

DORI_AT (84 bil, 240-pin maduls)

| PCIE2

DORI_AZ (84 bit, 240-pin module)

DDR3I_B1 (64 bil, 240-pin madule)
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Front USB 1.0

Na przedstawionej ptycie glownej) mozliwy jest montaz procesora z obudowa typu

A, LGA

B. PGA

C. SECC

D. SPGA
punkty 9 10 11 12 14 15 16 17 18
ocena 2 2+ 3 3+ 4 4+ 5 5+ 6




